SMT3906 BAZ PLAK
	[bookmark: _Hlk150243539]SMT Temel İşlevi:
	1. Kişisel kaide plağı ve kaşık yapımında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Normal ve ışıkla sertleşen tipleri olabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Normal baz plak;
·  Isı ile kolayca yumuşatılabilen ve şekil verilebilen nitelikte olmalıdır.
·  Ağız ortamında deforme olmamalıdır.
4. Işıkla sertleşen baz plak;
· Paketten çıkarıldıktan sonra uygulama zamanı en az 5 dakika olmalı ve ışınlı baz plak fırınında en fazla 5 dakikada sertleşmelidir.
· Polimerizasyon sonrası yüzeyde oksijen inhibisyon tabakası oluşmalı ve bu alkollü pamukla temizlenmelidir.
· Kalınlığı en az 1.4 mm en fazla 2.5 mm olmalıdır.
· Tesfiye sırasında freze yapışmamalıdır.
· Büzülme ve su emme eğilimi düşük olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Her baz plak arasında paketlerin birbirine yapışmasını engelleyen ayırıcı kağıtlar olmalıdır.
6. Işıkla sertleşen baz plak, ışık geçirmeyen paketlerde olmalıdır.
7. Birim değerlendirilmesi baz plak adedi bazında yapılacaktır.
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